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Abstract (en)
The method involves carrying out sorting operations in respective adjacent segments (42, 44). Overflow packages in one of the sorting operations
are allocated to a storage module (46f) which is closed due to filling process. The overflow packages are deposited in one of storage modules
(46a-46e), and are interposed in a sorting process of one of the sorting operations. Flat postal packages (52) are analyzed before sorting in a
packaging time. Undetected postal packages are deposited in other storage modules during the analysis. An independent claim is also included for
a device for sorting flat postal package using a sorting device.

Abstract (de)
Es wird ein Verfahren zum Sortieren von flachen Postsendungen (P 1 - P n, 52) angegeben, mit dem eine Gangfolgesortierung ziigig und
zuverlassig durchgefiihrt werden kann. Bei dem Verfahren wird in einem ersten Segment (42) mit mindestens N Speichermodulen (46a - k) einer
Sortiervorrichtung ein erster Sortiergang und in einem zweiten Segment (44) mit mindestens N Speichermodulen (48a - k) der Sortiervorrichtung
nachfolgend ein zweiter Sortiergang durchgefiihrt, wobei im ersten Sortiergang Uberlaufsendungen, die einem wegen Fiillung geschlossenen
Speichermodul (46f) zugeordnet werden, in eines der anderen Speichermodule (46a - e, 46k) abgelegt und in den Sortierprozess des zweiten
Sortiergangs eingefligt werden.
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